




*EPYC 7762  See endnote  ROM-114, ROM-06, ROM-07
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8 コア
+ L3

DDR4メモリ
コントローラ

AMD セキュア
プロセッサ

PCIe3/4
SATA3

サーバーコント

ローラハブ (SCH)

コンピュート

最大 2倍 AMD “Zen” x86 コア
(最大 64コア/128スレッド)

最大 4X共有L3キャッシュ (256MB)
最大 2Xコア当たりL3キャッシュ
(4コア当たり16MB)

削減された NUMA ドメイン

TDP レンジ: 120W-225W

メモリ

ECC対応 8 チャネル DDR4 
最大 3200 MHz

RDIMM, LRDIMM, 3DS, NVDIMM

2 DIMM/チャネル 4TB/ソケットの容量1

セキュリティ

専用のセキュリティサブシステム

ハードウェアルート・オブ・トラスト

追加のセキュリティ機能

パフォーマンス

~4x ピーク TFLOPS/ソケット2

~2X パフォーマンス/ソケット3

▪

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

内蔵 I/O –チップセット不要

128 レーン PCIe® 3 & 44

PCIe,  SATA, コヒーレント・イン
ターコネクトに使用

最大 32 SATA 又は NVMe デバイス



a. プロセッサが動作可能な最大シングルコア周波数
b. DDR4-2667 DIMM 4チャネルでの動作に最適化

モデル番号 コア数 スレッド数
ベース周波数

(GHz)
最大ブースト

周波数(GHz) a TDP (W)
L3 キャッシュ

(MB)
DDR 

チャネル数

最大DDR
周波数 (1DPC)

ソケット当たり理論
メモリバンド幅 (GB/s)

PCIe Gen 4
レーン数

7742 64 128 2.25 3.4 225 256 8 3200 204.8 128

7702
7202P

64 128 2.0 3.35 200 256 8 3200 204.8 128

7642 48 96 2.3 3.3 225 256 8 3200 204.8 128

7552 48 96 2.2 3.3 200 192 8 3200 204.8 128

7542 32 64 2.9 3.4 225 128 8 3200 204.8 128

7502
7502P

32 64 2.5 3.35 180 128 8 3200 204.8 128

7452 32 64 2.35 3.35 155 128 8 3200 204.8 128

7402
7402P

24 48 2.8 3.35 180 128 8 3200 204.8 128

7352 24 48 2.3 3.2 155 128 8 3200 204.8 128

7302
7302P

16 32 3.0 3.3 155 128 8 3200 204.8 128

7282 16 32 2.8 3.2 120 64 8 3200 85.3b 128

7272 12 24 2.9 3.2 120 64 8 3200 85.3b 128

7262 8 16 3.2 3.4 155 128 8 3200 204.8 128

7252 8 16 3.1 3.2 120 64 8 3200 85.3b 128

7252P 8 16 3.1 3.2 120 32 8 3200 85.3b 128



▪

8 コア
+ L3

DDR4メモリ
コントローラ

AMD セキュア
プロセッサ

PCIe3/4
SATA3

サーバーコント

ローラハブ (SCH)

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

DDR4メモリ
コントローラ

AMD セキュア
プロセッサ

PCIe3/4
SATA3

サーバーコント

ローラハブ (SCH)

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

8 コア
+ L3

2 コア
+ L3

DDR4メモリ
コントローラ

AMD セキュア
プロセッサ

PCIe3/4
SATA3

サーバーコント

ローラハブ (SCH)

2 コア
+ L3

2 コア
+ L3

2 コア
+ L3

EPYC 7742

64 core L3 256MB

2.25G base 3.4G boost

EPYC 7542

32 core L3 128MB

2.9G base 3.4G boost

EPYC 7262

8 core L3 128MB

3.2G base 3.4G boost



EPYC (Rome)

⚫ 64 core (7702P):  256MB

⚫ 32 core (7502P):  128MB

⚫ 24 core (7402P):  128MB

⚫ 16 core (7302P):  128MB

⚫ 8 core    (7262) :  128MB

1コア当たり 4MB – 16MB

Xeon (Cascade Lake)

⚫ 28 core:  38.5MB

⚫ 24 core: 33MB

⚫ 16 core:  22MB

⚫ 8 core:  11MB

1コア当たり 1.375MB

CPU コアの能力に直結するL3キャッシュの容量に

これだけ大きな差があります



I/O

▪ 業界初の PCIe® Gen 4 対応 CPU 

▪ PCIe Gen 3に対して2倍の双方向データレート

▪ NVMe、GPUやその他のアクセラレータを直接接続

可能な128レーンのPCIe® Gen4インターフェース

メモリー

▪ 競合製品に対して33%メモリーチャネル数が多い1

▪ CPU当たり最大4TBのDDR4メモリー容量

▪ 最高 3200MHz DDR4 Memoryまでのサポート

4倍 競合製品に対する
I/Oバンド幅2 45% 競合に対するメモリ

バンド幅の向上3

Note:
1. Each AMD EPYC processor has 8 memory channels. Each Intel Xeon Scalable processor has 6 memory channels. 8 – 6 = 2 ÷ 6 = 0.33 AMD EPYC has 33% more memory channels. Class based on industry-standard pin-based (LGA) X86 

processors 2.       One EPYC 7002 Series has 433% [or: 4 times] more IO bandwidth than one Intel Scalable processors ROM-21  
3.       AMD EPYC™ 7002 Series processors have 45% more memory bandwidth than Intel Scalable processors in the same class. ROM-11



Intel® Xeon® 2nd Gen Scalable 
(“Cascade Lake SP”)

AMD EPYC™ 7001 Series AMD EPYC™ 7002 Series

Max Theoretical Memory BW  
per 2P server (1 DR DPC)

12 x DDR4-2933 = 282GB/s 16 x DDR4-2666 = 340GB/s 16 x DDR4-3200* = 410GB/s

AMD EPYC™ Advantage +21% +45%

DIMMDIMM

A

B

C

D

E

F

G

H

広帯域メモリーがパフォーマンスのスケーリングに貢献します

*AMD POR memory speeds in a one DIMM per channel system implementation

AMD EPYC™ 7002 シリーズ

DDR4 1DIMM per Channel Server*

DR RDIMM: 3200 MHz            LRDIMM: 3200 MHz

Not supported on all motherboards – see endnotes ROM-06 for details.



EPYCがサポートする広帯域 PCIE GEN4 はパフォーマンスの
スケーリングに貢献します

 8 x16 レーン全てにおいて、 PCIe® Gen4 対応

− 1レーン当たり 64GB/s 双方向バンド幅, ソケット当たり512GB/s 

 8 x16 レーン全てにおいて、IOMMU サポート

 レーン分割のサポート、 x16あたり最大8個の PCIeデバイス

 フル PCIe P2P サポート、ソケット内, ソケット間ともに

− 最大P2P ペイロードサイズ: 256B 
− 最大 DMAペイロードサイズ: 512B 

 I/O ダイ上の AMD Infinity Fabric ™は DMA and P2Pに対して最適化さ
れています

 1 ソケットプラットフォームにおいては、全てのレーンをI/Oとして利
用可能

 2 ソケットプラットフォームにおいては、最大162レーンをI/Oとして
利用可能

Not supported on all motherboards – see endnotes ROM-06

x16
x16

x8 x8
x4 x4x4 x4

x2 x2x2 x2x2 x2x2 x2

x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1

x16
x8 x8

x4 x4x4 x4
x2 x2x2 x2x2 x2x2 x2

x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1

x1 x1x1 x1x1 x1x1 x1



See Endnotes ROM-173, ROM-174, ROM-175, ROM-176, ROM-177 and ROM-178





Intel® Xeon®





See AMD.com/worldrecords for details



HPC

• GPUアクセラレーションに

最適化されたCPU 

• 計算性能を最大化するコア

密度

• 傑出した性能のためのメモ

リバンド幅

• クラスター接続やNVMeド

ライブのための大量のI/O 

クラウド

• SLAを守るための高い

コア数

• より多くのVMを実行す

るための大容量メモリ

• ハードウェア暗号化に

よるマルチテナントの

セキュリティ

• スケールアウトする環

境のための大量のI/O 

データ分析

• 複雑な解析のための高い並列

度

• より高速のデータローディン

グのための高I/Oバンド幅

• 高い整数/浮動小数点演算性能

• ビジネス的に重要なデータの

セキュリティ

機械学習

• GPUアクセラレーションに最

適化された並列度の高いCPU

• GPU接続に適した高I/Oバン

ド幅

• リアルタイムなデータスト

リームのための高い並列度

• 推論のための高いコア数

SW DEFINED 

STORAGE

• SATAやNVMeデバイスの直

接接続のサポート

• 低遅延のための高い並列度

• より大きなキャッシュのた

めのメモリ

• データ保護のためのメモリ

暗号化

仮想化 & VDI

• ユーザー集約度の向上を可

能にする高いコア数

• より多くのVMを実行する

ためのより大容量メモリ

• ハードウェア暗号化による

マルチテナントのセキュリ

ティ

• スケールアウトする環境の

ための大量のI/O 

EPYCの利用シーンは多岐に渡ります！





▪

▪

▪

▪



AMD EPYC™ プロセッサーは、性能強化とTCOの大幅な削減を共に達成するようにデザインされています

33 より多く
のコア数

より高性能32 UP TO

%
ソケット課金
のライセンス
削除

50 UP TO

%

プロセッサー プロセッサー

UP TO

%

24core x2 = 48core
TDP 135W x2 = 270W

64core
TDP 200W





Intel® Xeon®



システムで システム相当の機能

1P で2P相当のI/Oをシンプルに提供

EPYC™  7002 EPYCアドバンテージ

1P 128レーン
+220%

SCH, SATAを内蔵
最大 32 SATA

+33%

2P: 160 レーン +66%

Xeon SP

1P: 48 レーン

2P: 48+48 レーン



最新機能盛りだくさんの第二世代のAMD EPYC プロセッサにご注目下さい！

 “Zen” ベースの第一世代 AMD EPYC プロセッサーに対して大幅な性能強化

− “Zen2” ~15% instructions-per-clock 向上
− 2x AVX2 浮動小数点演算性能 2倍, 
− L3 キャッシュコア当たり2倍、ソケット当たり最大4倍

 最先端のハイブリッド・マルチダイ・デザイン

− Breaking the silicon reticle limit
− Leading-edge 7nm + 14nm technologies

 NUMA アーキテクチャの強化

 パフォーマンスのスケーラビリティを考慮した最先端のIO性能

− x86 CPUでは世界初の PCIe® Gen4 サポート, プロセッサ当たり128 レーンサポート
−最大18Gbps socket-to-socket AMD Infinity Fabric™
− DDR4-3200 サポート

 第一世代 EPYC™ 7001 シリーズとピンコンパチ

 データセンター向けに強固なセキュリティ機能

− Enhanced Secure Encrypted Virtualization (SEV)—アプリケーション側の対応は必要なし
− サイドチャネルアタックを制限するセキュリティ重視のマイクロアーキテクチャ設計

See endnotes EPYC-07, ROM-06 for details.





▪

▪

▪

▪ ROM-38Results as of 8/7/2019 using SPECrate(R)2017_int_base. EPYC 7742 score of 682, https://spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190722-16242.html. Intel 
Platinum 8280L score 364, http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190429-12779.pdf, July 28, 2019. SPEC®, SPECrate® and SPEC CPU® are registered 
trademarks of the Standard Performance Evaluation Corporation. See www.spec.org for more information. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪ ROM-113 - AMD Internal testing as of 30July2019 of a 2P AMD EPYC 7742 powered reference platform versus a 2P Intel Platinum 8280 powered production server, on 
GROMACS version 2019.3 benchmark. Results may vary.

▪ Based on June 8, 2018 AMD internal testing of same-architecture product ported from 14 to 7 nm technology with similar implementation flow/methodology, using 
performance from SGEMM.  EPYC-07

▪ A 2P EPYC 7742 powered server has SPECrate®2017_fp_base score of 524, http:/spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190722-16241.html as of August 7, 2019. A 
2P Intel Platinum 8280 server has a score of 293, http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190318-11211.pdf as of July 28, 2019. The 7742 has 79% higher 
performance. SPEC®, SPECrate® and SPEC CPU® are registered trademarks of the Standard Performance Evaluation Corporation. See www.spec.org for more information. 
ROM-124.





DISCLAIMER


